
플라스틱 용착 금속 용착 절단 세척 스크리닝

응용 사례

딥드로잉 부품에 고정핀

과제

알루미늄 판에서 전자제품을 수용하기 위한 하우징을 딥드로
잉 공정으로 제작해야 합니다. 따라서 제작된 하우징에는 고정
부가 없는 매끈한 표면만 존재합니다. 이런 이유에서 나사핀 또
는 특수 절곡 서포트 레일을 추가적으로 하우징 부분에 부착해
야 합니다.

솔루션

원형, 사각형 또는 직각형 형태의 용착할 고정부 또는 서포트 
레일 전체가 토셔널 SONIQTWIST® 기술을 통해 TSP3000 타
입 설비에서 용착되거나 또는 상응하는 컴포넌트로 신속하고 
안전하게 하우징에 용착됩니다.

이 구성의 이점

토셔널 SONIQTWIST® 기술은 복잡한 형상의 부품도 안전하고 
신속하게 용착할 수 있으며 이때 부품은 과도한 열에 노출되지 
않습니다. 넓은 면의 부품도 점 형태로 결합할 수 있습니다. 각 
용착에 대한 공정 매개변수는 수집되므로 용착 품질에 대한 추
적성을 확보할 수 있습니다. 공정 제어장치 는 포괄적인 데이터 
수집 및 평가 옵션을 제공합니다.

이 적용 영역은 토셔널 SONIQTWIST® 기술을 통해 용착되었
습니다. 위는 토셔널 용착 설비 TSP3000.
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